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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fiir die von CENELEC am 2014-11-27 angenommene Europ&ische Norm als DIN-Norm
ist 2015-11-01.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 61169-48 (VDE 0887-969-48):2013-11.

Fur dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium UK 412.4 ,Passive HF- und Mikrowellenbauelemente”
der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de)
zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 46F ,RF and microwave passive components* erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch® zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
—  bestatigt,

— zurickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Dokumenten

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden Deutschen
Dokumenten ist nachstehend wiedergegeben.

Tabelle NA.1
Europaisches Internationales Klassifikation im
Dokument Dokument Deutsches Dokument VDE-Vorschriftenwerk
EN 61169-1:2013 IEC 61169-1:2013 DIN EN 61169-1 VDE 0887-969-1
(VDE 0887-969-1):2014-05
EN 60068-1 IEC 60068-1 DIN EN 60068-1 VDE 0468-1
(VDE 0468-1)
EN 62037 (alle Teile) | IEC 62037 (alle Teile) | DIN EN 62037 (alle Teile) -
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 61169-1 (VDE 0887-969-1):2014-05, Hochfrequenz-Steckverbinder — Teil 1: Fachgrund-
spezifikation — Allgemeine Anforderungen und Messverfahren (IEC 61169-1:2013); Deutsche Fassung
EN 61169-1:2013

DIN EN 60068-1 (VDE 0468-1), Umweltpriifungen — Teil 1: Allgemeines und Leitfaden

DIN EN 62037 (alle Teile), Passive HF- und Mikrowellenbauteile, Messung des Intermodulationspegels
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EUROPAISCHE NORM EN 61169-48

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mérz 2015

ICS 33.120.30

Deutsche Fassung

Hochfrequenz-Steckverbinder —

Teil 48: Rahmenspezifikation fur koaxiale HF Steckverbinder der BMP-Serie
(IEC 61169-48:2014)

Radio-frequency connectors — Connecteurs pour fréquences radioélectriques —
Part 48: Sectional specification for series BMP Partie 48: Spécification intermédiaire relative
R.F. coaxial connectors aux connecteurs coaxiaux R.F. série BMP

(IEC 61169-48:2014) (IEC 61169-48:2014)

Diese Europédische Norm wurde von CENELEC am 2014-11-27 angenommen. CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfilllen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europadischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumé&nien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee fir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2015 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 61169-48:2015 D
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Vorwort

Der Text des dokuments 46F/253/CDV, zukiinftige 1. Ausgabe der IEC 61169-48, erarbeitet vom SC 46F
,R.F. and microwave passiv components” des IEC/TC 46 ,Cables, wires, waveguides, R.F. connectors, R.F.
and microwave passive components and accessories“, wurde zur parallelen |IEC-CENELEC-Abstimmung
vorgelegt und von CENELEC als EN 61169-48:2015 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Verdéffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop): 2015-09-13

— spéatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen
werden miissen (dow): 2017-11-27
Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren

kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm |IEC 61169-48:2014 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung
als Europaische Norm angenommen.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der IEC 61169 ist eine Rahmenspezifikation (SS) und enthalt Informationen und Regeln fiir die
Erstellung von Bauartspezifikationen (DS) fiir koaxiale HF-Steckverbinder der BMP-Serie, blind steckbar, die
Ublicherweise mit einem Wellenwiderstand von 50 Q zwischen Leiterplatten fur die Ubertragung von
Mikrowellensignalen eingesetzt werden. Sie kénnen auch mit Koaxialkabeln oder Mikrostreifenleitungen fur
Mikrowellensysteme, Telekommunikation, Drahtlosibertragung und weitere Anwendungsgebiete verwendet
werden. Deren Betriebsfrequenz reicht bis zu 6 GHz.

Es werden die SchnittstellenmaRe einschlielich Lehreninformationen, die elektrischen und mechanischen
Eigenschaften sowie aus IEC 61169-1:2013 ausgewahlte Prufungen festgelegt, die auf alle Bauartspe-
zifikationen fiir Steckverbinder der BMP-Serie anzuwenden sind.

Diese Spezifikation enthalt die empfohlenen Leistungsdaten, die bei der Erstellung einer Bauartspezifikation
zu berlcksichtigen sind, und sie enthalt auRerdem Priffolgen und Prifanforderungen.

ANMERKUNG  Metrische MaRe sind Originalmalie.

Alle Bilder ohne MalRangaben dienen nur als Bezugnahme.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undaEierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

IEC 61169-1:2013, Radio-frequency connectors — Part 1: Generic specification — General requirements and
measuring methods

IEC 60068-1, Environmental testing — Part 1: General and guidance

IEC 62037 (alle Teile), Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement

3. Steckgesicht und Lehreninformationen
3.1 MaRe - Steckverbinder fiir allgemeine Anforderungen - Stufe 2

3.1.1  Steckverbinder mit Innenleiterstiftkontakt — Schnapp- und Gleitversion (Detent und Smooth
Bore)

Das Steckgesicht des Steckverbinders mit Innenleiterstiftkontakt wird in Bild 1 dargestellt; die MaRe sind in
Tabelle 1 angegeben.
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Siehe Einzelheit A

(1) Mechanische und elektrische Bezugsebene.
(2) Die Schlitze missen die elektrischen und mechanischen Anforderungen erfiillen.
(3) Die Form und die MalRe des Aulenleiters miissen die elektrischen und mechanischen Anforderungen erfiillen.
(4) Fdir die Rundungen wird R0,2 empfohlen.
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Einzelheit A

Bild 1 — Steckverbinder mit Innenleiterstiftkontakt

Tabelle 1 — MaRe fiir Steckverbinder mit Innenleiterstiftkontakt

mm
Bezug Anmerkungen
Mindestwert Hochstwert
a 0,68 0,71
b 1,05 1,10
c 2,30 2,50
d2 - -
e 4,14 4,18
4,52 4,57 Detent
' 4,23 4,28 Smooth Bore
g 1,77 2,02
h 0,00 0,25
i 2,62 -
) 0,42 0,52 Detent
/ 1,00 1,20 Smooth Bore
k 1,65 1,80
/ 1,18 1,28
m (45 + 2)° Winkel
q 0,00 0,15
r 03+0,1x45° Fase
@ Der Durchmesser wurde aufgrund der Annahme ausgewdhlt, dass die PTFE-Dielekrizitdtskonstante 2,02 betrégt, um einen
Wellenwiderstand von 50 Q zu erhalten.
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3.1.2

Steckverbinder mit Innenleiterbuchsenkontakt
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Das Steckgesicht des Steckverbinders mit Innenleiterbuchsenkontakt wird in Bild 2 dargestelit; die Male sind
in Tabelle 2 angegeben.
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Siehe Einzelheit A

(1) Mechanische und elekirische Bezugsebene.

(2) Geschlitzt und geschlossen, um die elektrischen und mechanischen Anforderungen zu erfiillen.

Einzelheit A
X
[\
& m

Bild 2 — Steckverbinder mit Innenleiterbuchsenkontakt

Tabelle 2 — MaRe fiir Steckverbinder mit Innenleiterbuchsenkontakt

mm
Bezug Anmerkungen
Mindestwert Héchstwert
a® - -
b 1,05 1,10
c 1,85 1,95
d 417 4,21
e 4,39 4,44
f (55+2)°
g 1,63 1,83
h 0,00 0,15
i 2,10 -
J 0,60 0,72
k 1,80 1,90
/ 2,10 2,30
m (45 +2)° Winkel
p - -
r 0,15+ 0,05 x 45° Fase
?  Das MaR ist so zu wihlen, dass beim Zusammenstecken mit einem Stift mit Durchmesser 0,68 mm bis 0,71 mm die
mechanischen Anforderungen erfiilit werden.
b Der Durchmesser wurde aufgrund der Annahme ausgewahlit, dass die PTFE-Dielekrizititskonstante 2,02 betragt, um
einen Wellenwiderstand von 50 Q zu erhalten.
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